CLEANING TECHNOLOGY ¢ REINIGUNGSTECHNIK

Bedarfsanalyse

Bedarfs-Anfrage zur Erstellung von nutzenrelevanten Produktinformationen fiir ein Reinigungssystem
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Was bzw. welches Reinigungsgut muss gereinigt werden?

Nein Ja GroRe / Typ Stuick pro Tag

Siebschablonen (im Rahmen eingeklebt) U L e e
Siebschablonen (fiir Schnellspannsysteme) LJ L e s
PumpPrint-Schabl. (im Rahmen eingeklebt) Ll L e e
PumpPrint-Schabl. (fir Schnellspannsysteme) | L e e
Rakel / Spachtel | L e e
Misprints ] L e e
Baugruppen mit

doppelseitiger SMD-Bestiickung Ll L et e,
Leiterplatten / Baugruppen/ DCB Ll L e e
Kondensatfilter/Kiihler/Zyklone | L e e
Létrahmen/Carrier/Masken O L ettt oo,
Kisten/Behalter/LP-Magazine [l L et e,
Maschinenteile (Fluxer, Bleche, etc.) ] L et e
Sonstiges (Lackierwerkz., Tampondruck-Schabl. etc.) [l L e s
Welche Verunreinigung muss abgereinigt werden?

Nein Ja Typ

SMD-Kleber ] L ettt
SMD-Létpaste O L ettt
Kondensat O USROS URORRRN
Flussmittel | OO OO OOV TPRPTTTPIOR
Staub / Fette / Ole ] L e ettt
Sonstiges: z.B. Lacke / Farben O L ettt

Bemerkungen / Besonderheiten

Bitte senden Sie bei Interesse den ausgefiliten Fragebogen per Fax oder Post an uns zurlick. Sie erhalten von uns dann eine unverbindliche, auf Ihre speziellen
Anforderungen zugeschnittene Systemempfehlung.
Ihr kolb Team
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